Elektronenrechner im Vormarsch
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Die Zahl der in der Bundesrepublik
Deutschland einschlieflich West-Berlin
eingesetzten Elektronenrechner hat sich
im vergangenen Jahr von 1657 auf 2291
um 32% erhoht. Im gleichen Zeitraum
sind die bei den Herstellern vorliegen-
den Bestellungen fiir neue elektronische
Rechenanlagen um 120% gestiegen. Da-
bei wiichst der Anteil der sogenannten
Klein-Computer, die vorwiegend in
Klein- und Mittelbetriechen eingesetzt
werden, stindig.

Diese Entwicklung 148t sich deutlich an
den Zahlen der Halbjahresstatistik fiir
elektronische Rechenanlagen ablesen, die
von der Diebold-Gruppe, der internatio-

Die lonenplasma-Zerstiubung

Eine lonenplasma-Zerstiubereinheit zum
Herstellen diinner Schichten im Va-
kuum, mit der sich Elemente, Oxyde,
chemische Verbindungen und Legierun-
gen zerstiuben lassen, bietet eine Reihe
von Vorteilen gegeniiber den iiblichen
Bedampfungsverfahren.

Die von Bell & Howell entwickelte Zer-
stdubereinheit, genannt »PlasmaVac®,
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nalen Forschungs- und Beratungsgesell-
schaft fiir automatische Datenverarbei-
tung, regelmiBig herausgegeben wird.
Hier bringen wir einen Ausschnitt die-
ser interessanten Statistik nach dem
neuesten Stand vom 1. 1. 1966.

Die Ergebnisse der letzten Statistik las-
sen erkennen, daf3 die Zuwachsrate der
eingesetzten Elektronenrechner in Euro-
pa relativ schneller steigt als in den
USA. Die Griinde dafiir sind bekannt:
Mangel an qualifizierten Arbeitskriiften,
Inflationstendenzen, Marktausweitun-
gen, das stetige Wachstum der Indu-
striefirmen sowie andererseits die anhal-
tenden PreisermifBigungen fiir Elektro-
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nenrechner und periphere Gerite. Den-
noch sind Experten der Ansicht, daB
Europa den Vorsprung Amerikas nicht
so bald wird einholen kénnen. Sicherlich
werden die USA auch in absehbarer Zu-
kunft ihre Spitzenstellung in der Welt-
rangliste behalten. Nach Ermittlungen
der Diebold Group, Inc, New York,
waren zum Jahresanfang 1966 in den
Vereinigten Staaten 29 142 Rechner ein-
gesetzt, daritber hinaus sind weitere
12 330 bei den Herstellerfirmen bestellt.
In Deutschland, das nach wie vor den
zweiten Platz knapp vor Japan behaup-
tet, betriigt die Zahl der installierten
Rechner zum gleichen Zeitpunkt insge-
samt 2291, also nicht ganz 10% des ame-
rikanischen Marktanteils. Dagegen hat
die Zahl der in Auftrag gegebenen, in
den niichsten 18 Monaten zum Einsatz
kommenden Rechner in Deutschland mit
2179 eine neue Rekordhshe erreicht, die
fast dem Volumen der gesamten Instal-
lationen der letzten zehn Jahre ent-
spricht,

Trotz der Méglichkeit, sich der immer
zahlreicher werdenden Service-Biiros fiir
die  automatische Datenverarbeitung
aufler Haus zu bedienen, hilt die Ent-
wicklung zum sogenannten Klein-Com-
puter mit einem Monats-Mietwert bis
zu etwa 10 000 DM in Deutschland wie
auch in anderen europiischen Lindern
weiter an. Der hohe Auftragsbestand an
diesen Kleinrechnern macht nach Stiick-
zahlen mehr als die Hilfte der vorlie-
genden Bestellungen aus.

— ein neues Verfahren der Diinnfilmtechnik

arbeitet mit niedriger Energie. Daher ist
die thermische Beanspruchung der An-
tikatode sehr gering, und sie bleibt wiih-
rend der Zerstiubungsphase in festem
Zustand. Die Zusammensetzung  des
Materials auf dem Substrat entspricht
der der Antikatode.

Da keine hohen Temperaturen entste-
hen, lassen sich auch Kunststoffe, wie
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Mylar, Styroflex, Teflon usw., ohne
Schwierigkeiten bedampfen.

Die Schichtdicke kann als Funktion der
Zerstiubungszeit geeicht werden. Auf
einer bedampften Fliche von 2,5 cm X
2,5cm Dbetrigt der Schichtdickenunter-
schied etwa 29/o.

Die Antikatode besteht nur aus dem
Material, das als diinne Schicht aufge-
dampft werden soll, Ein Verunreinigen
der Schicht durch Heizdrihte, Tiegel
oder Metallschiffchen, wie bei der her
kémmlichen Verdampfungstedinik, wird
vermieden. Auch dem oft verwendeten
Katoden-Zerstiubungsverfahren (Di-
odensystem) soll die ,PlasmaVac“ hin-
sichtlich Reinheit der erzielten Schichten
iiberlegen sein, da sie mit rund finfzig-
mal niedrigerem Druck arbeitet.

Die zerstiubten Atome treffen mit vier-
zigmal hoherer Geschwindigkeit auf das
Substrat auf als bei den herkémmlichen
Bedampfungsverfahren. Durch die hohe
Energie erhilt man eine stirkere Bin-
dung mit der Unterlage.

Als  Anwendungsmoglichikeiten kommen
in Frage:

Herstellung von Mikroschaltungen, Be-
dampfen von unedlen Metallen mit
edleren Metallen als Korrosionsschutz,
Bedampfen von Widerstinden mit lot-
fahigen Kontaktfliichen, Herstellen diin-
ner' Schichten auf Kunststoff, Glas und
Keramik und Aufdampfen von Edelme-
tallen fiir Effektbelige.
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